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25. 5.16 26. 3.31

24.11. 1 27. 3.31

CMP

25.10. 1 28. 3.31

1750 HV

23. 8.22 26. 3.31

2mm) Oxide(1T0)
cT
IT0
Q/O 2Q/0 80 %
JIS
)
21. 7.1 25.6.30
5pm
p 25 MHz
CMOS

CMP

1100HV 500 x 2h

Indium Tin

IT0
10

n 10 MHz



MEMS
23.10. 1 27. 9.30

MENS
25
BiFeO:  (100)

15 41 miemSG2

25. 1.10 26. 3.31

CMOS

25.11. 1 31. 3.31

CNT

CNT

OFET
13.56 MHz

BiFe0s

LaNi0Os

BiFes

RFID

CNT

25. 4.1 26. 2.28

CNT

PDCA

25.11.25 26. 3.31

(A-STEP)

24.11. 1 25.10.31

Ni

15
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24.11. 1 26. 3.31

24.11. 1 25.10.31

25. 8.1 26. 3.31

SiC/Cr/SiC
500

Cr SiC
TiC
ppm/K
250
(Cr-SiC )
Zn0-Sn02

24.11. 1 25.10.31

Zn0-Sn02(ZT0)

710
TFT

Si0z

100

Z10

110
TFT

3D

26. 2.1 27. 1.31

24.11. 1 25.10.31

EL

VoC

25. 4.1 25.10.31

1.5

XML

25. 4.1 28.3.31

3D

600

EL

Z10

10



JIS

(BCCWJ)

23. 4.1 26. 3.31

Co-Cr

Co-Cr-Mo

25.4.1 28. 3.31

SUS316L

24. 4.2 28. 3.3

25.5.1 28. 3.31

3D

Co-Cr-Mo

673 K

(HAp)

JHAp

SUS316L

723 K

JIS

XYZ

24. 4.1 27. 3.31

714C

23. 4.28 26. 3.31

( > 50 nm)

250

25.5.20 27. 3.31

23. 4.28 26. 3.31

20 10 N/20 mm

17

0.0 pC

1 N/20 mm
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25.5.22 27. 3.31

« D
25.7.22 26. 3.31
(JES)
50 JES
45
17 JES
45 8 (18%) JES
37 (82%)
17 7 41%
HV
TLO

25. 9.2 26. 3.28

25.4.1 27. 3.31

25.12.16 27. 3.31

(150 HV)
XRD

EPMA

NC

26. 1.20 28. 3.31

23.10. 6 26. 3.31

50pm

1mm

PVA

400



26. 1.20 28. 3.31

CVA

c-BN

24.10. 1 27. 3.31

50 N

25. 9.1 26. 3.31

PCD

c-BN

B4C

c-BN

W0 pm

(PCD)

PCD

PCD

70

25. 4.1 27.3.31

25. 4.1 26. 3.31

Ti

1.0 nm

25. 4.1 26. 3.31

30

120

Ti0/

19

0.05 kpPa
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25. 4.1 28. 3.31

MENS

RF-ID

MENS
TFT
25. 4.1 28.3.31
Ti-6A1-7Nb

25. 4.1 28.3.31

( )

25. 4.1 28. 3.31

TiC

23. 4.1 2. 3.31

TiC

50 %
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26.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

25.
26.

24.
26.

24.
27.

25.
27.

UBM

24.
26.

Cr-C

25.
26.

24.
26.

24.
26.

25.
26.

3.31

TFT

Zn0-Sn02

25.
26.

3.31

25.
28.

24.
26.

25.
26.

25.
27.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

3.31

25.
26.

3.31
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24.
26.

24.
26.

OH

24.
26.

FIB/STEM

24.
26.

N3

24.
26.

25.
26.

25.
27.

24.
26.

24.
26.

24.
26.

3.31

24.
26.

3.31

25.
25.

4. 4
9.30

25.
27.

4. 8
3.31

25.
26.

6.1
3.31

25.
27.

6. 3
3.31

UBMS DLC

&)

25.
26.

7.12
3.31

25
25

.8.5
211.30

25
26

. 9.2
. 3.31

25
26

.10.23
. 3.31

LED

25
26

JA1.1
. 3.31

25
26

1.1
. 3.31

25
26

1.1
. 3.31
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25.12. 2
26. 3.31

@

25.12. 2
26. 3.31

26. 1.17
26. 3.31

25.
26.

4.22
3.31

25.
26.

5.1
3.28

25.
26.

5.1
3.31

25.
26.

5.13
3.31

25.
26.

6.1
3.31

25.
26.

6. 3
3.31

25.
26.

6.5
3.31

25.
26.

6.17
3.31

25.
26.

6.20
3.31

25.
26.

6.20
3.31

25.
26.

6.24
3.31

25.
26.

6.24
3.31

25.
26.

7.16
3.31

25.
26.

7.16
3.31

25.
26.

9.2
3.31

Si-0-C(-H)

25. 9.2

26.

3.31

DLC

25.10. 1

26.

3.31

25.11. 1

26.

3.31

25.11.18

26.

3.31

Cr-C

25.12. 2

26.

3.30

25.12. 2

26.

3.31

25.12.10

26.

3.31
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24102
2 ( )(25.12.16)
25002
9 ( )(26.1.16)
40 25002
34 ( )(26.1.21)
2 3D 25002
( )(26.1.24)
101 25002
( )(26.1.28)
1 25002
( )(26.3.11)
( ) 25103
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Co-33Cr-5Mo-0.4N (26.3.21)
( ) 24204
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WG
( )(26.3.26)
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